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SMD-Puls-Ubertrager fiir LAN-
Anwendungen

TDK-EPC, ein Unternehmen der TDK Corporation, prasentiert eine Puls-
Ubertrager-Serie von TDK in SMT-Ausfiihrung fiir LAN-Anwendungen. Das
neue Produkt ermdglicht es Kunden, alle Bauelemente automatisch auf der
Leiterplatte zu bestlicken und Reflow-L6tprozesse einzusetzen, was den
Fertigungsprozess vereinfacht. Mit einer Induktivitat von 200 pH und einer
Einfigedampfung von héchstens 1,5 dB hat die neue Serie ALT4532-001T
ahnliche elektrische Eigenschaften wie die Vorgangerprodukte. Die Serienproduktion startete im Februar 2010.

Das neue Design des Ubertragers wurde durch den Einsatz von fortschrittlichen vollautomatisierten Wickel- und
Hausungstechnologien maoglich. Die bisherigen manuellen Fertigungsprozesse werden dadurch abgeldst. Nach der
Bewicklung werden auch die Drahtenden automatisch mit den Kontakt-Pads verbunden. AbschlieRend erfolgt ein
Thermo-Druck-Bonding-Prozess. Das Ergebnis sind Ubertrager mit héherer Qualitat und Zuverléssigkeit.

Die Vorteile des SMT-Designs kommen besonders dann zum Tragen, wenn das Bauelement gemeinsam mit einem
Gleichtakt-Filter zur Unterdriickung von Gegentaktstérungen eingesetzt wird. Die neuen Ubertrager und Filter
bendtigen rund 35 Prozent weniger Platz auf der Leiterplatte als bisherige Losungen, bei denen beide Bauelemente in
einem Modul mit eigenem Gehause kombiniert wurden.

Der Ubertrager eignet sich zur Ubertragung von Gegentakt-Puls-Signalen in Hochgeschwindigkeits-LAN-
Anwendungen wie 100BASE-TX. Eingesetzt wird die ALT4532-001T-Serie in digitalen Geraten der Konsum-Elektronik,
die Uber einen LAN-Anschluss verfiigen wie Spiele-Konsolen und Internet-Radios sowie PC.

Glossar
¢ SMD: Surface Mounted Device; Elektronische Bauelemente, die statt Anschlussdrahten Pads haben, mit denen sie
auf der Oberflache von Leiterplatten montiert werden. Diese Bauelemente kdnnen vollautmatisch mit Pick-and-
Place-Maschinen bestlickt werden und sind fiir Reflow-L6tprozesse geeignet.
* 100BASE-TX: Dieser LAN-Standard verwendet pro Richtung ein verdrilltes Leitungspaar und ermdglicht dadurch in
jeder Richtung eine Datenilibertragung von 100 Mbit/s.

Hauptanwendungsgebiete
* Digitale Gerate der Konsum-Elektronik, die Gber einen LAN-Anschluf} verfligen wie Spiele-Konsolen und Internet-
Radios sowie PC.

Wesentliche Eigenschaften
* Das SMT-Produkt ermdglicht es Kunden, alle Bauelemente vollautomatisch auf der Leiterplatte zu bestiicken und
Reflow-Lotprozesse einzusetzen, wodurch sich der Fertigungsprozess vereinfacht.

Kenndaten

Induktivitat 2200 uH
Einfligedampfung <1,5dB
Leitungskapazitit <35 pF
Spannungsfestigkeit 1500 V AC/1 min.
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +70 °C
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Abmesssungen 45x32x%x28mm?
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